VP2 TermoPasty KARTA
y TECHNICZNA

Topnik LP1

Wszechstronny, bezchlorkowy i $rednio aktywny produkt,

stworzony z mysla o precyzyjnym lutowaniu komponentow SMD. Witasciwosci fizykochemiczne
|dealnie sprawdza sie przy lutowaniu na podwaojnej fali spoiwa,
zapewniajac doskonate zwilzenie, przyczepnosc Wyglad | Lekko stomkowa ciecz
i estetyczne potgczenia. Dzieki formule opartej na alkoholowym
roztworze ZWI%ZKOWI organ_|cz_nych, Topmk LP1 _gwarantuje Zapach | Ostry, alkoholowy
trwatos¢, bezpieczenstwo i niezawodnos¢ w roznorodnych
zastosowaniach przemystowych. .
Gestosé w 20°C | 0,80 g/cm?®
Cechy produktu:. S , . Lepko$é w 20°C | 147 cP
v doskonate zwilzanie i minimalizacja mostkow lutowniczych,
v Dbezchlorkowa formuta bez ryzyka korozji, pH (1% roztwor wodny) | 3,34
v niski poziom czesci statych (~4%),
v zgodnos¢ z normami ISO 9454 typ 2233 oraz J-STD-004 ORLO, Rozpuszczalnosé w wodzie | Czesciowa z powstaniem osadu
v No Clean - brak koniecznosci zmywania pozostatosci Zawartosé substancii nielotnych | min. 4%
po lutowaniu.
Opornos¢ wtasciwa skrosna 1,0M0%p, Qxm
i (ASTM D1169) 1,0*10° Q x cm
Zastosowanie:
v lutowanie SMD na podwojnej fali spoiwa, Okres przydatnosci | 3lata

v precyzyjne lutowanie komponentow elektronicznych.
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TermoPasty

Kompatybilnosé:

Topnik LP1 jest bezpieczny dla komponentow elektronicznych
i eliminuje ryzyko korozji, nawet przy dtugotrwatym
uzytkowaniu. Jego formuta gwarantuje czystosc i trwatosc
potaczen w roznych zastosowaniach.

Metody aplikaciji

Butelka | Tak
Pedzelek | Tak
Fala topnika | Tak
Piang topnika | Tak
Natrysk topnikiem | Tak
Zanurzenie w topniku | Tak

Instrukcja uzycia:

Produkt przeznaczony wytacznie do uzytku zawodowego.
Przed uzyciem nalezy uwaznie przeczytac karte charakterystyki.

Przed uzyciem upewnij sie, ze powierzchnia jest czysta i sucha.
Natoz topnik wybrang metodg - pianowa, natryskows,
zanurzenia lub za pomocg pedzla — w zaleznosci od potrzeb
projektu. Przystap do lutowania z wykorzystaniem podwaojnej
fali spoiwa. Produkt nie wymaga czyszczenia po zakonczeniu
procesu lutowania, co oszczedza czas i zapewnia wygode.

W przypadku przerw w pracy urzadzen podajacych topnik
zalecamy okresowe przeptukanie uktadu za pomocg
Zmywacza PCB alkoholowego. Preparat skuteczniej niz alkohol
izopropylowy usuwa zaschniete pozostatosci topnika No Clean,
dzieki czemu zapobiega zatykania dysz i utrzymuje stabilnos¢
procesul.

KARTA
TECHNICZNA

Butelka z pedzelkiem | 100 ml (ART.AGT-041) - 8 szt.*

500 ml (ART.AGT-073) - 1szt.*
Butelka | 11(ART.AGT-074) - 1/4 szt*

*los¢ szt. w opakowaniu zbiorczym.
Magazynowanie:

Materiat przechowywa¢ w pojemnikach plastikowych
(np. z HDPE, PP lub PCW). Pojemniki nalezy przechowywac
szczelnie zamkniete w suchym, wentylowanym pomieszczeniu
niedostepnym dla dzieci, w temp. 5-25°C. Nie nalezy
magazynowac razem z substancjami utleniajgcymi.

Wsparcie techniczne:

AG TermoPasty udziela wsparcia technicznego, odpowiadajac
na pytania dotyczace specyfikacji technicznych oraz
zastosowania naszych produktow. Zapraszamy do kontaktu
mailowego pod adresem info@termopasty.pl.

Uwaga:

Dane prezentowane w tym dokumencie odpowiadajg
aktualnemu stanowi naszej wiedzy i opisujg typowe
wtasciwosci oraz zastosowania produktu. Jednakze

odpowiedzialno$¢ za zbadanie przydatnosci tego wyrobu
do specyficznych zastosowan spoczywa na uzytkowniku.
AG TermoPasty nie ponosi odpowiedzialnosci za wyniki
zastosowania produktu, poniewaz warunki jego uzycia
wykraczajg poza naszg kontrole.
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